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生益电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，生

益电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“生益电子”）编制了截至 2025

年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注

册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 16,636.40

万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民币 206,624.0880 万元，

发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

197,493.8921 万元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 19 日全部到位，该募集资金已经华

兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（华

兴验字【2021】21000250047 号）。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机

构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 截止日金额 注销日期

中国建设银行

股份有限公司

东莞万江支行

44050177610

809987777

募集资金

专户
718,110,077.48

2023 年 11

月 14 日

交通银行股份 48300761101 募集资金 104,232,887.50 2022 年 6月



开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 截止日金额 注销日期

有限公司东莞

分行

3000154770 专户 29 日

中信银行股份

有限公司东莞

新城支行

81109010143

01254600

募集资金

专户
333,351,879.93

2024 年 7月

26 日

中国工商银行

股份有限公司

东莞分行

20100213292

00666688

募集资金

专户
199,488,779.91

2021 年 12

月 28 日

广发银行股份

有限公司东莞

城区支行

95508816866

81688869

募集资金

专户
637,865,373.76

175,275,500.6

7

广发银行股份

有限公司东莞

城区支行

95508816816

86868836

一般结算

户

募集资金专项

账户变更为一

般结算户[注

2]

合计
1,993,048,998.5

8[注 1]

175,275,500.6

7
--

注 1：公司募集资金净额 1,974,938,921.10 元与初始存入金额 1,993,048,998.58

元差异 18,110,077.48 元，差异金额原因如下：募集资金置换预先投入募投项目已支付

的发行费用 7,468,568.03 元，募集资金到账前尚未支付的发行费用 10,641,509.45 元。

注 2：广发银行股份有限公司东莞城区支行银行账户 9550881681686868836 系吉安

生益电子有限公司于 2022 年 1 月 27 日开立用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建

设项目”的募集资金专项账户。2025 年 3 月 26 日经第三届董事会第二十一次会议及第

三届监事会第十二次会议审议同意，2025年5月12日经2024年年度股东大会审议同意，

“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”的募集资金全部变更用于“智能算力中

心高多层高密互连电路板项目一期”。因涉及募集资金投资项目变更和项目实施主体变

更，于 2025 年 6 月 20 日公司、公司全资子公司吉安生益电子有限公司、保荐机构东莞

证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分行签署了《<募集资金专户存储三方

监管协议>之解除协议》，协议约定自协议解除之日起，原账号为 9550881681686868836



的募集资金专项账户变更为一般结算户。

二、前次募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 2,066,240,880.00

减：发行费用（不含税） 91,301,958.90

实际募集资金净额 1,974,938,921.10

减：募投项目累计使用金额
1,569,391,271.60

其中：以前年度已使用金额 1,362,434,333.20[注 1]

本期募投项目使用金额 206,956,938.40

减：暂时补流 300,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 69,727,851.17

募集资金银行账户余额 175,275,500.67

注 1：以前年度已使用金额 1,362,434,333.20 元与 2024 年募集资金存放与使用情

况鉴证报告中募投项目累计使用金额 1,513,523,968.13 元存在差异，系由于募集资金

投资项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”变更为“智能算力中心高多层

高密互连电路板项目一期”，原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用前次募集资金 1,569,391,271.60 元，募集

资金余额为 475,275,500.67 元，其中：募集资金银行存款余额为 175,275,500.67 元，

未到期理财产品金额为 0.00 元，暂时补充流动资金金额为 300,000,000.00 元。

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金投资项目的募集资金投资项目调整及变更情况

1、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

公司于2021年 3月 12日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会

议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的议案》，

同意调整公司募投项目“东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项

目”、 “研发中心建设项目”投资结构和投资总额。具体详见公司 2021 年 3 月 15 日披



露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整部分

募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2021-003）。

公司于2022年 3月 11日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六

次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的

议案》，同意公司募投项目“研发中心建设项目”、“东城工厂（四期）5G 应用领域高速

高密印制电路板扩建升级项目”调整投资总额和内部投资结构。具体详见公司 2022 年 3

月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关

于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：

2022-008）。

公司于2023年 3月 24日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十

四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

的议案》。同意公司募投项目“研发中心建设项目”调整投资总额和内部投资结构。具

体详见公司 2023 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益

电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公

告》（公告编号：2023-017）。

公司于2023年 4月 28日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十

五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

的议案》。同意公司募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”调整投资

总额和内部投资结构。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内

部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2023-024）。

2、关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项

公司于2024年 8月 26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会

议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的公告》。鉴于

研发中心建设项目已达到可使用状态，研发项目已完成并具备批量制作能力，该项目计

划投入募集资金金额已全部投入使用，同意公司调整研发中心建设项目投资规模并结项。

具体详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生

益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的公告》（公

告编号：2024-047）。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十



八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的公

告》。鉴于东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目（以下简称

“东城工厂四期项目”）已达到可使用状态，该项目计划投入募集资金金额已全部投入

使用，同意公司调整东城工厂四期项目内部投资结构并结项。具体详见公司 2025 年 10

月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关

于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的公告》（公告编号：2025-061）。

3、关于部分募集资金投资项目延期

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“吉安工

厂（二期）多层印制电路板建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 6

月延长至 2025 年 12 月。具体详见公司 2024 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》

（公告编号：2024-041）。

4、关于部分募集资金投资项目变更和实施主体变更情况

公司于2025年 3月 26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二

次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，监事会和保荐机构发表了

明确同意意见。公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关

于变更募集资金投资项目的议案》。公司将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制

电路板建设项目”（以下简称“原项目”）的募集资金全部变更用于“智能算力中心高多

层高密互连电路板项目一期”（以下简称“新项目”）,项目实施主体由吉安生益电子有

限公司变更为生益电子股份有限公司。具体详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目

的公告》（公告编号：2025-014）。

4.1 本次部分募集资金投资项目变更和实施主体变更情况

结合近年来市场环境和行业发展趋势的变化，以及公司近两年来的投资项目情况和

产能布局规划，为提高募集资金的使用效益，维护全体股东利益，原项目投资节奏放缓，

公司将原项目的拟投入募集资金63,786.54万元全部变更用于新项目，不足部分由公司

自有资金和自筹资金支付。本次拟变更用途的募集资金占募集资金总额的30.87%。本次

变更不构成关联交易，具体情况如下：



内容 调整前 调整后

项目名称
吉安工厂（二期）多层印制电

路板建设项目

智能算力中心高多层高密互

连电路板项目一期

实施主体 吉安生益电子有限公司 生益电子股份有限公司

募投项目投资总额（万

元）
119,841.41 100,035.00

拟投入募集资金金额（万

元）
63,786.54 63,786.54

截至 2025 年 6 月 20 日，公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项

账户。

4.2 本次部分募集资金投资项目变更的原因

原项目方案中，计划实施主体为公司全资子公司吉安生益电子有限公司，计划通过

在吉安工厂新建 PCB 生产基地、增加生产设备等来扩大多层印制电路板产能，生产汽车

电子、服务器等领域中高端大批量产品，解决现有产能瓶颈。

2021 年公司首次公开发行股票，基于当时外部市场环境预测汽车电子领域将呈现稳

定的增长趋势，Prismark 预测 2019-2023 年汽车电子市场年均增长率将会达到 8.09%，

显著高于所有下游行业市场规模的平均增长率，公司规划原项目定位为汽车电子领域产

品。随着市场环境的持续快速变化，2023 年在市场形势不确定的大环境影响下，印制电

路板产业短期需求增速承压，2023 年公司调整原项目的内部投资结构和投资总额，并将

项目的一部分产能调整定位为生产汽车电子、服务器等领域中高端大批量产品。近年来，

汽车电子市场规模增长趋缓，根据 Prismark 统计，2021-2024 年汽车电子市场规模实际

平均增速 3.98%，其中 2024 年比 2023 年下降 4.96%；在汽车 PCB 市场规模方面，继

2021-2022 年汽车 PCB 市场规模快速增长后，2023 年汽车 PCB 市场规模比 2022 年下降

3.33%，2024 年比 2023 年仅增长 1.69%。同时，根据 Prismark 数据，汽车 PCB 市场规

模 2023-2028F 年平均复合增长率预测为 4.7%，低于 2023-2028F 全球 PCB 市场规模年平

均复合增长率 5.4%。以及汽车电子产品领域竞争激烈，技术门槛相对较低，导致汽车电

子产品整体价格下降，行业竞争格局以及下游市场需求较原项目规划时均发生了显著变

化，以及国际贸易格局的变化，项目进展放缓，公司需要积极应对宏观经济上可能存在

的不利因素，结合战略规划进一步论证对原项目的规划和适时推进项目实施。



鉴于宏观环境和行业发展的快速变化，特别是人工智能技术的快速发展，推动 AI

相关产业链迅速发展，以及低空经济、高端通信网络等领域的快速发展，全球经济产业

链重构，公司策划和制定 2025 年-2029 年新一轮发展战略，积极调整产品规划和产能布

局，细化各下属工厂产品定位和产能规划，对于原项目将结合市场和行业变化趋势和集

团统筹规划进一步研究论证工厂定位与推进计划。同时，东城工厂（四期）5G 应用领域

高速高密印制电路板扩建升级项目在 2024 年、2025 年产能持续提升，短期内能够满足

公司在通信网络、服务器、汽车电子等应用领域的营销布局；新筹划的智能算力中心高

多层高密互连电路板项目将能够有效利用现有的资源配套优势，快速满足智能算力领域

市场需求。原项目规划产能 100 万平方米/年，如按原计划进度实施扩大生产规模,有可

能造成募投项目前阶段产能利用率不高，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司

的经营产生一定影响，不利于募集资金的使用效率。

为更好地满足公司业务发展需要，公司在对印制线路板行业以及智能算力等领域市

场需求、技术需求充分调研评估的基础上，“智能算力中心高多层高密互连电路板项目

一期”的实施计划如下：计划实施主体为生益电子股份有限公司，计划在公司东莞制造

基地现有厂房投资智能算力中心高多层高密互连电路板项目，计划建设期 1年以内，预

计在 2025 年试生产。

4.3 本次部分募集资金投资项目变更对公司的影响

本次调整部分募集资金投资建设项目和实施主体是公司根据市场环境、行业发展趋

势以及公司近两年来的投资项目情况和产能布局规划做出的审慎决定，不会对公司的正

常经营产生不利影响，符合公司发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入东城工厂

（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至 2021 年 2 月 19 日，公司

已实际投入资金 76,222,443.77 元。

2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会

议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资

金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 76,222,443.77 元置换预先投入募投项目的

自有资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项

目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081 号”《生益电子股份有限



公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构东莞证券股份

有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自有资金之核查意见》。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司从募集资金专户中实际转出 76,222,443.77 元至自有

资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

（五）闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保

不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币5亿元

（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起

不超过12个月。2022年3月7日，公司已将暂时补充流动资金5亿元全部归还。

2022年3月11日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司

在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币

5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过

之日起不超过12个月。2023年2月21日，公司已将暂时补充流动资金5亿元全部归还。

2023年10月26日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保

不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币3.5亿

元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日

起不超过12个月。2024年10月15日，公司已将暂时补充流动资金3.5亿元全部归还。

2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会

议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在

确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 4

亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 9 月 30 日，具体情况如下：



单位：人民币万元

审批时间 补流金额 已归还金额 待归还金额 归还截止日期

2024.10.28 40,000 10,000 30,000 2025.10.27

截至 2025 年 10 月 23 日，公司已将暂时补充流动资金 4亿元全部归还。

公司在上述公告额度和期限范围内滚动使用闲置募集资金，公司已按相关议案要求

归还前期所形成的临时补充流动资金。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审

议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机构发

表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最

高不超过人民币 11.99 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性

好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国

证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2022 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会

议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机

构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使

用最高不超过人民币 12.49 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流

动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或

中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2023 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会

议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机

构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使

用最高不超过人民币 8.50 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流

动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他

投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2024 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通

过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机构发表同

意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不

超过人民币 5.50 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、

单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种



等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2025 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审

议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经保荐机构发表同意意见，

同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民

币 5.20 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品

期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等保本型

产品。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，

在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

根据前述审议情况，公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款

方式存放，未投资相关产品。截至 2025 年 9 月 30 日，本年度以协定存款方式存放的存

款利息是 1,033,273.67 元，累计以协定存款方式存放的存款利息是 69,730,086.14 元。

（六）剩余募集资金的使用计划和安排

截至 2025 年 9 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 475,275,500.67 元，其中存

放于募集资金专户余额175,275,500.67元、用于临时补充流动资金300,000,000.00元，

占募集资金总额 23.00%，该剩余募集资金将根据项目进度陆续投入。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目是在原有研发中心的基础上，通过配备一系列先进研发、检测、

实验和试验设备，引进一批高级技术人才，投入新产品、新工艺以及前瞻性项目的课题

研究，进一步提升公司在产品开发、技术创新和性能测试等多方面的能力，不直接产生

经济效益，无法单独核算经济效益。

补充营运资金项目为公司补充流动资金，对缓解资金压力具有积极作用，使公司生

产经营情况稳步健康发展，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺情况说明

东城工厂四期项目未达到预计效益的原因主要如下：

1、2023 年和 2024 年未实现预期效益的原因：受全球宏观经济景气度不佳，通信网

络领域市场需求下滑等因素影响，印制电路板行业出现阶段性低迷、行业竞争加剧、公

司部分主要客户需求下降，通信网络类产品订单减少，产能释放进度及产品售价低于预



期。公司综合研判各应用领域的情况，在保持原通信网络领域产品外，开始调整产品结

构，逐步导入汽车电子以及服务器领域的产品。但整体产能释放进度、产品售价未达预

期，因此 2023 年和 2024 年项目实际效益未达预期。

2、2025 年 1-9 月实现预期效益原因：2025 年 AI 服务器市场需求爆发，服务器订

单大幅增长，项目产能充分释放，且总体售价超过预期，使得 2025 年 1-9 月的项目效

益达到承诺效益。

综上所述，虽然 2025 年 1-9 月东城工厂四期项目已实现预期效益，但无法覆盖 2023

年以及 2024 年因市场需求进行产品结构调整导致效益不及预期缺口，因此东城工厂四

期项目的累计效益未达预期。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金投资项目实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件

中披露，前次募集资金投资项目实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披

露的有关内容不存在差异。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份情况。

六 、前次募集资金使用的其他情况

无其他需要说明的情况。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日
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附表 1：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：生益电子股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额 206,624.09 已累计使用募集资金总额 156,939.13

变更用途的募集资金总额 63,786.54

各年度使用募集资金总额

其中：2021 年度 69,463.07

2022 年度 41,678.07

2023 年度 21,212.60

2024 年度 3,889.70

变更用途的募集资金总额比例 30.87% 2025 年 1-9 月 20,695.69

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期

（或截止日项目
完工程度）

承诺投资项目 实际投资项目
募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额
实际投资金额

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额
实际投资金额

实际投资金额与
募集后承诺投资
金额的差额

承诺投资项目

东城工厂（四期）5G应用领

域高速高密印制电路板扩

建升级项目

东城工厂（四期）5G应

用领域高速高密印制电

路板扩建升级项目

103,335.19 103,335.19 105,815.30 103,335.19 103,335.19 105,815.30 2,480.11[注 2] 2022 年 12 月

吉安工厂（二期）多

层印制电路板建设项

目

63,786.54 63,786.54 变更取消[注 1]

智能算力中心高多

层高密互连电路板

项目一期[注 1]

63,786.54 20,695.69 63,786.54 20,695.69 -43,090.85 2025 年 12 月

研发中心建设项目 研发中心建设项目 10,423.29 10,423.29 10,460.06 10,423.29 10,423.29 10,460.06 36.77[注 2] 2023 年 12 月

补充营运资金项目 补充营运资金项目 19,948.88 19,948.88 19,968.07 19,948.88 19,948.88 19,968.07 19.19[注 2] 不适用
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合计 -- 197,493.90 197,493.90 156,939.12 197,493.90 197,493.90 156,939.12 -40,554.78 --

注 1：公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资

金投资项目的议案》。同意将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”的募集资金全部变更用于“智能算力中心高

多层高密互连电路板项目一期”。2025 年 5 月 12 日，公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过了上述变更募集资金投资项目的议案。

详见本报告之“二、（二）、4”。

注 2：“东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”截至期

末累计投入金额超过 100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。
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附表 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：生益电子股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目

截止日投资项

目累计产能利

用率

承诺效益金额

最近三年一期实际效益
截止日累计实

现效益

是否达到预计

效益2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年 1-9 月

东城工厂（四期）5G 应用领域

高速高密印制电路板扩建升级

项目

78.07%[注 1] 126,309.67[注 2] 建设期 -3,211.25 7,567.25 49,354.39 53,710.39 否[注 3]

智能算力中心高多层高密互连

电路板项目一期
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 建设期 不适用 不适用[注 4]

研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 5]

补充营运资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 5]

注 1：“截止日投资项目累计产能利用率”系指投资项目达到预计可使用状态后至截止日期间。

注 2：东城工厂四期项目达到预定可使用状态为 2022 年 12 月，其累计承诺效益计算期间为 2023 年 1 月至 2025 年 9 月，实现效

益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：受全球宏观经济景气度不佳、通信网络市场需求下滑等因素影响，公司通信网络领域订单减少，产能释放进度及产品售价

低于预期，为应对市场变化，公司逐步导入汽车电子、服务器产品提高产能利用率、改善效益，但整体产能释放进度、产品售价未达
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预期，致使东城工厂四期募投项目的累计实现效益未达预期。详见本报告三、（三）。

注 4：智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期截至 2025 年 9 月 30 日仍处于建设期，尚未产生效益。

注 5：研发中心建设项目、补充营运资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。详见本报告三、（二）。
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